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MEMORTIA DESCRIPTIVA

para una patente de invencidn, por veinte afios, por: » Procedimiento
para el tratamiento oligodinamico de lfguidos » a favor del Professor
Dr. Victor ENGELHARDT, residente en Berlin - Charlottenburg. Schiller-

strasse, 10,.~
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BEn el tratamiento oligodindmico de agua y de otros lfquidos
se debe evitar por motivos econdmicos el gastar en los aparatos gran-
des cantidades de metal, por ejemplo de plata. Ya se ha propuesto al
servirse de plata el utilizar alambres, telas metdlicas o similares en

5 lugar de electrodos macizos. También se ha propuesto fijar chapas del-
gadas de plata sobre materiales no conductores, por ejemplo sobre pla=
cas de ebonita remachdndolas o de otra forma andloga. Las telas metéli
cas y las hojas tienen el inconveniente de que son muy poco estables
y por efecto de la corriente de 1{quido generalmente constante fédcil-

10 mente se alabsan o se rompen, con lo cual nueden originarse cortocir-—
cuitos. Los electrodos en que se fijan sobre ebonita l1dminas e plata,
presentan andlogos inconvenientes, pues las placas de ebonita pueden
alabearse o curvarse en el decurso del tiemp0; por efecto de la curva-

tura asi originada de la superficie de nlata la hoja de €sta se disuel
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ve ir'egularmente, y por la corriente se rasga en los puntos mis delga~
dos, éon lo que también puede provocarse cortocircuitos. idemds con los
electrodos conccidos hasta ahora descritos no puede descenderse de
cierto espesor en los alambres u hojas, pues de lo contrario la dis-
tribucién de la corriente en el electrodo resulta muy irregular. Por
este hecho la cantidad empleada de metal se aprovecha muy desfavora-
blemente y ademés se presentan con todav{a méds rapidez los inconvenien
tes antes descritos.

Siendo bipolar la conexidn de las hojas remachadas sobre
ebonita o similar, la corriente pasa por los remaches desde el lado
anddico al catddico. Por efecto de la mayor densidad de corriente ori-
ginada por ello en las cabezas de remache la hoja puede disolverse con
mis rapidez alrededor de dichas cabezas, con lo que pierde poco a poco
su sujecién mecédnica.

Los anteriores inconvenientes se evitan segin el invento
por el hecho de que el metal que se ha de disolver se aplica sobre so=-
portes mecizos de materiales baratos conductores de corriente, por
ejemplo sobre hierro. 4s{ adn siendo muy pequefio el espesor de la ca-
pa del metal gque se ha de disolver se garantiza en todo caso junto con
la seguridad constructiva una distribucidn perfecta y uniforme de la
corriente. Por esto sirviéndose de esta clase de electrodos se supri=-
me por completo el peligro de cortocircuitos. Ademéds se suprimen los
inconvenientes arriba mencionados de las anteriores construcciones,
en las que se originan pérdidas no despreciables de los metales emplea
dos. Utra ventaja del invento se halla en que la capa eficaz puede re-
novarse en el mismo electrodo siempre que se guiera cuando se ha gas~-
tado. Cambiando de tiempo en tiempo los polos puede también consumir-
se por completo la plata que se hubiese separado en el catodo;

La aplicacién de la capa metdlica sobre el soporte metidlico
puede efectuarse en cualquier forma conocida y conveniente para el me-
tal en cuestidn, For ejemplo se le puede separar electrolfiticamente,
aplicar por proyeccidn, pulverizarlo en estado liquido o pulviforme o

precipitarlo electrostdticamente., También es posible naturalmente el
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obtener la capa metélica por combinacién de dos o mds métodos de los
ante:;ores. Segiin el método aplicado se obtienen electrodos cublertos
por una o por las dos caras. ,

Para poder aprovechar cuantitativamente el metal activo, por

) ejemplo la plata, o para impedir que siendo algo irregular la aplica-
cién de la capa del metal activo se disuelva el metal soporte, se pue
de este Gltimo recubrir de una capa intermedia de metal insoluble, por

' ejemplo de platino. &sta capa intermedia se puede naturalmente aplicar
también en forma conocida. Bn muchos casos la aplicacidn de ests capa

10 intermedia insoluble se podréd suprimir a ssber cuando después de con-
sumirse por completo el metal que se haya de disolver puedan algunas
pequeflas cantidades del metal soporte disolverse sin ningin influjo
perturbador sobre el liquido que se ha de tratar oligodindmicamente,

Fara poner en préctica el procedimiento segin el invento

15 se utilizan electrodos de diversas clases. Zn el adjunto dibujo se
ilustran en seccién algunos ejemplos de ejecucidn de estos electrodos,
De ellos los electrodos de las figs. 1 y 2 se prestran para conexidn
bipolar, los de las figs, 3 y 4 nara conexién unipolar y los de las
figs. 5 y 6 para empleo individual., La forma de 1la superficie de los

20 electrodos puede ser la gue se guiera y pueden adoptarse todos los
contornos adecuados para cada caso especial, por ejemplo circulares,
cuadrados, rectangulares etc,

En las figuras se indica por -a- un soporte metélico, por
~b~- las capas intermedias y por -c- el metal que se ha de disolver,

25 Para evitar que siendo bipolar la conexién se presenten derivaciones
en los cantos del electrodo v para impedir que se desprenda el metal
de la disolucidn, lo que pueden ocurrir en los bordes, se prevén en
éstos capas cubridoras -d- de material aislador. La capa cubridora -d-
agarra un poco por encima de la capa -c=- que se ha de disolver y la

30 cual preferentemente se hace de superficie algo menor que la del S0poOT~

te;
Los electrodos seglin el invento permiten emplear grandes

sunerficies sin la necesidad de gastar gran cantidad de metal,
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Descrito suficientemente el presente invento lo que se decla=
ra como de novedad € invencidén propia, son las siguientes reivindica-
ciones: ‘

1.- Un procedimiento para el tratamiento oligodindmico de 1f
quidos sirviéndose de una corriente eléectrica, caracterizado porque
se emplean uno o varios electrodos de disolucidn, en los que el mate-
rial que se ha de disolver se aplica en capa delgada sobre un soporte
macizo de material conductor,

2.~ Un procedimiento segin lo reivindicado en el punto 1, ca-
racterizado porque se utiliza un soporte metdlico, preferentemente de
hierro,

3.~ Un procedimiento segiin lo reivindicado en los puntos 1 4
2, caracterizado porque entre el metal de disolucidn y el soporte se
aplica otro metal insoluble en el electrolito y que proteja de la di-
solucidn al soportee

4,- Un procedimiento segfin lo reivindicado en el punto 3, ca-
racterizado porque como capa intermedia se emplea platino.

- 54= Un procedimiento segfn lo reivindicado en los puntos 1 4
4, caracterizado porque siendo bipolar la conexidn de los electrodos
se prevén en los cantos de éstos capas cubridoras de material aisla-
dor, las cuales agarran sobre lu capa que se ha de disolver y que en
su superficie es preferentemente algo menor que la superficie del so-
porte,

6.~ Procedimiento para el tratamiento oligodindmico de lfqui~
dos.- Segln se describe y reivindica en la presente memoria descripti
va y se ilustra con los dibujos que a la misma se acompafian,

Consta esta memoria de cuatro pdginas foliadas y escritas 4
médquina por una sola cara.

ladrid, 4 6 de Diciembre de 1933.-
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